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电子电器用加成型高导热有机硅灌封胶 

1 范围 

本标准规定了电子电器用加成型高导热有机硅灌封胶的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包

装、运输和贮存。 

本标准适用于导热系数≥1.5 W/(m·K)，以聚硅氧烷、填料等为主要成分的用于电子电器行业的双

组分加成型高导热绝缘液体硅橡胶，单组份也可参照使用。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 

GB/T 191  包装储运图示标志 

GB/T 531.1-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度) 

GB/T 1036-2008 塑料 -30 ℃～30 ℃线膨胀系数的测定 石英膨胀计法 

GB/T 1692-2008  硫化橡胶绝缘电阻率的测定 

GB/T 1695-2005  硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法 

GB/T 2408-2008  塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法 

GB/T 2794-2013  胶粘剂粘度的测定单圆筒旋转粘度计法 

GB/T 7123.1-2015  多组分胶粘剂可操作时间的测定 

GB/T 27761-2011  热重分析仪失重和剩余量的试验方法 

ISO 11359-2-1999  塑料热力学分析(TMA).线性热膨胀系数和玻璃化转变温度的测定 

ISO 22007-2-2015塑料导热率和热扩散率的测定第2部分：瞬态平面热源(热盘)法 

3 技术要求 

3.1  外观 

外观为黏稠性液体，无结皮，无杂质、无不易分散的析出物。 

3.2  性能 

产品性能应满足表 1 的规定。 

表1  产品性能要求 

序号 项目 技术指标 

1 A/B 组份黏度（25℃），mPa·s 1000～100000 

2 A/B 组份液态密度，g/cm3 ≥1.6 

3 流平性，mm ≥26 

4 可操作时间，min ≥10 
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表1  产品性能要求（续表） 

序号 项目 技术指标 

5 邵氏硬度 a，Shore A 商定值±5 

6 导热系数，W/(m·K) ≥1.5 

7 线膨胀系数，℃-1 ≤2.0×10-4 

8 热失重，% ≤1.0 

9 阻燃性能 ≤FV1 级 

10 体积电阻率，Ω·cm  ≥1.0×1012 

11 击穿强度，kV/mm ≥18 

a 对于硬度小于 20 Shore A 的硅橡胶可用 Shore A0 表示，对于硬度大于 80 Shore A 的硅橡胶可用 Shore D 表示。 

 

4 试验方法 

4.1  试验制备 

双组分 A/B 样品均应在试验条件下放置 24 h，按产品规定比例混合均匀后制样。制片可选用模压

法升温硫化和自流平室温（或升温）硫化方式，所制样品应保证无气泡。 

4.2  状态调节 

除特殊规定外，试验均应在标准条件下（温度为（23 ±2）℃，湿度为（50 ±10）%）调节至少 24 h。 

4.3  外观 

目测。 

4.4  黏度 

按GB/T 2794-2013规定进行测定。样品温度控制在（23 ±2）℃，选择合适的转子及转速，使读数

在最大量程的20～90 %。 

4.5  液态密度 

按GB/T 13354-1992规定进行测定。样品温度控制在（23±1）℃。 

4.6  流平性 

将A/B组份按使用比例混合均匀（控制混合和排泡时间共2 min）后，立即称量（3.00±0.1）g的样品

在水平玻璃板平面上自然流开并计时，到10 min时，测量形成的圆形胶液直径（如果是椭圆，则取其长

短轴的平均数），用于表征产品的流平性。 

4.7  可操作时间 

按GB/T 7123.1-2015规定进行，黏度升高至初始黏度的两倍时为试验的终点。 

4.8  邵氏硬度 
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按GB/T 531.1-2008规定测定。 

4.9  导热系数 

按照ISO 22007-2-2015规定测定。 

4.10  线膨胀系数 

4.10.1 方法 A：按照GB/T 1036-2008规定测定。测定温度为0～100℃。试样长度在50～125 mm之间，

试样截面为圆、正方形或矩形，一般为直径12.5 mm或12.5 mm×6.3 mm。 

4.10.2 方法B：按照ISO 11359-2-1999规定测定。采用的标准试样为长度在5～10 mm之间，宽度为5 mm

的矩形试样，测试条件按照6.1节内容进行。 

4.11  阻燃性能 

按照GB/T 2408-2008规定的方法B垂直燃烧试验测定。试样厚度为（3.00±0.25）mm。 

4.12  热失重 

按照GB/T 27761-2011规定测定。使用热重分析仪进行测试，用纯度为99.9 %以上的氮气，氮气流

量50~（100±5）mL/min条件下，以10 ℃/min的升温速率将A/B组份按使用比例混合均匀完全固化后的

试样从25 ℃加热至120 ℃，并在120 ℃下加热时间24 h。24 h时的热失重值表征为产品的热失重。 

4.13  体积电阻率 

按GB/T 1692-2008规定测定，试样厚度为（1.0±0.1）mm。 

4.14  电气强度 

按GB/T 1695-2005规定测定，试样厚度为（1.0±0.1）mm。 

5 检验规则 

5.1  检验分类 

电子电器用加成型高导热液体硅橡胶检验分为出厂检验和型式检验。 

5.2  出厂检验 

电子电器用加成型高导热液体硅橡胶需经生产厂的质量检验部门按本标准检验合格并出具合格证

后方可出厂。 

出厂检验项目为： 

a) 外观； 

b) 黏度； 

c) 液态密度； 

d) 流平性； 

e) 可操作时间； 

f) 邵氏硬度； 

g) 导热系数； 

5.3  型式检验 
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电子电器用加成型高导热液体硅橡胶型式检验为本标准第4章要求的所有项目。一般在有下列情况

之一时，应进行型式检验： 

a) 新产品试制或老产品转厂生产的试制定型检定； 

b) 产品正式生产后，其结构设计、材料、工艺以及关键的配套元器件有较大改变，可能影响产品

性能时； 

c) 正常生产，定期或积累一定产量后，应周期性进行一次检验； 

d) 产品长期停产后，恢复生产时； 

e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时； 

f) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。 

5.4  组批和抽样规则 

以相同原料、相同配方、相同工艺生产的产品为一检验组批，其最大组批量不超过 7000 kg。 

每批随机抽产品 4 kg，作出厂检验样品。 

随机抽取产品 4 kg，作为型式检验样品。 

5.5  判定规则 

所有检验项目合格，则产品合格；若出现不合格项，允许加倍抽样对不合格项进行复检。若复检合

格，则判该批产品合格；若复检仍不合格，则判该批产品为不合格。 

6 标志、包装、运输、贮存 

6.1  标志 

电子电器用加成型高导热液体硅橡胶的包装容器上的标志，根据 GB/T 191 的规定，在包装外侧“防

雨、”“防潮”、“防日晒”、“防撞击”标志。 

每批出厂产品均应附有一定格式的质量证明书，其内容包括：生产厂名称、地址、电话号码、产品

名称、型号、批号、净质量或净容量、生产日期、保质期、注意事项和标准编号。 

6.2  包装 

电子电器用加成型高导热液体硅橡胶采用清洁干燥密封良好的铁桶或塑料桶包装。净含量可根据用

户要求包装。 

6.3  运输 

运输、装卸工作过程，应轻装轻卸，防止撞击，避免包装破损，防止日晒雨淋，应按照货物运输规

定进行。 

本标准规定的电子电器用加成型高导热液体硅橡胶为非危险品。 

6.4  贮存 

电子电器用加成型高导热液体硅橡胶应贮存在阴凉、干燥、通风的场所。防止日光直接照射，并应

隔绝火源，远离热源。 

在符合本标准包装、运输和贮存条件下，本产品自生产之日起，贮存期为一年。逾期可重新检验，

检验结果符合本标准要求时，仍可继续使用。 
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7 安全（下述安全内容为提示性内容但不仅限于下述内容） 

警告——使用本标准的人员应熟悉实验室的常规操作。本标准未涉及与使用有关的安全问题。使用

者有责任建立适宜的安全和健康措施并确保首先符合国家的相关规定。 

其他：标准中涉及危化品内容的规定 

当标准的主体产品是危险化学品时，需将产品的 MSDS 说明书作为资料性附录，并在附录前加入

如下声明： 

“本产品 XXX 属于危险化学品，见《危险化学品目录》（2015 版），序号为 XXX，CAS 号为 XXX） 

下列信息摘录自 XXX 的 MSDS 说明书，附录中信息供标准使用者参考。本标准未涉及所有与使用

有关的安全、环境和健康问题。使用者有责任建立适宜的环境处置和健康保护措施并确保首先符合国家

的相关规定。”  

 

_____________________________________________ 
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